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(57)摘要

本发明涉及一种双层粉碎研磨机及其研磨

方法，包括机架、驱动电机、储料桶、球磨机构、进

料桶、切割刀片、网格筛Ⅰ、网格筛Ⅱ、出料口、轴、

轴承Ⅰ、轴承Ⅱ和盖体；所述进料桶、球磨机构、储

料桶从上而下依次布置，进料桶、球磨机构、储料

桶通过轴与驱动电机连接，轴由驱动电机驱动，

通过轴带动球磨机构旋转且进料桶、储料桶不旋

转，驱动电机固定在机架上，进料桶顶部设有盖

体，进料桶内设有与轴连接的切割刀片且通过轴

带动切割刀片旋转，进料桶底部设有网格筛Ⅰ，球

磨机构底部设有网格筛Ⅱ，储料桶侧面开有出料

口。本发明一次粉碎和一次研磨的工序，能够有

效避免粉碎颗粒之间相互黏连的问题；保证了粉

碎颗粒的细密均匀性。
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1.一种双层粉碎研磨机，其特征在于：包括机架（1）、驱动电机（2）、储料桶（3）、球磨机

构（4）、进料桶（5）、切割刀片（6）、网格筛Ⅰ（701）、网格筛Ⅱ（702）、出料口（10）、轴（11）、轴承

Ⅰ（1201）、轴承Ⅱ（1202）和盖体（13）；

所述进料桶（5）、球磨机构（4）、储料桶（3）从上而下依次布置，进料桶（5）、球磨机构

（4）、储料桶（3）通过轴（11）与驱动电机（2）连接，轴（11）由驱动电机（2）驱动，通过轴（11）带

动球磨机构（4）旋转且进料桶（5）、储料桶（3）不旋转，驱动电机（2）固定在机架（1）上，进料

桶（5）顶部设有盖体（13），进料桶（5）内设有与轴（11）连接的切割刀片（6）且通过轴（11）带

动切割刀片（6）旋转，进料桶（5）底部设有网格筛Ⅰ（701），球磨机构（4）底部设有网格筛Ⅱ

（702），储料桶（3）侧面开有出料口（10）。

2.根据权利要求1所述的双层粉碎研磨机，其特征在于：所述球磨机构（4）由转桶（8）和

磨球（9）组成，其中，转桶（8）底部设有网格筛Ⅱ（702），转桶（8）内设有磨球（9）。

3.根据权利要求1所述的双层粉碎研磨机，其特征在于：所述进料桶（5）与轴（11）通过

轴承Ⅰ（1201）连接，球磨机构（4）与轴（11）固定连接，储料桶（3）与轴（11）通过轴承Ⅱ（1202）

连接。

4.根据权利要求1所述的双层粉碎研磨机，其特征在于：所述切割刀片（6）为两组，每组

切割刀片（6）一端向上弯曲，一端向下弯曲。

5.根据权利要求1所述的双层粉碎研磨机，其特征在于：所述网格筛Ⅰ（701）的孔径大于

网格筛Ⅱ（702）的孔径。

6.一种采用权利要求1-5中任一项所述的研磨机进行研磨的方法，其特征在于：打开驱

动电机（2），物品送入进料桶（5）内，驱动电机（2）驱动轴（11）转动，带动切割刀片（6）工作，

物品粉碎颗粒大小达到网格筛Ⅰ（701）孔径要求时，颗粒通过网格筛Ⅰ（701）从进料桶（5）底

部的锥形口自动落入第二层的球磨机构（4），轴（11）带动球磨机构（4）工作，物品粉碎颗粒

进一步研磨，在颗粒大小达到网格筛Ⅱ（702）孔径要求时，颗粒通过网格筛Ⅱ（702）从球磨

机构（4）底部开口自动落入储料桶（3），再通过储料桶（3）上的出料口（10）取出。
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一种双层粉碎研磨机及其研磨方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种双层粉碎研磨机及其研磨方法，属于机械设备技术领域。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，在日常家庭生活中，人们对粉碎机的需求越来越大，例如：对田

七、玉米粒、坚果等较硬颗粒状物质进行粉碎等，但是，目前所使用的粉碎机，只能对物品进

行一次粉碎，对物品的粉碎效果并不好，并且由于水分及摩擦等原因，粉碎后的细小颗粒存

在相互黏连问题，导致粉碎颗粒的细密程度和颗粒级配不满足客户需求。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种双层粉碎研磨机及其研磨方法，以解决现有技术中一次粉碎效

果不佳，以及物品粉碎后相互黏连的问题。

[0004] 本发明的技术方案是：一种双层粉碎研磨机，包括机架1、驱动电机2、储料桶3、球

磨机构4、进料桶5、切割刀片6、网格筛Ⅰ701、网格筛Ⅱ702、出料口10、轴11、轴承Ⅰ1201、轴承

Ⅱ1202和盖体13；

[0005] 所述进料桶5、球磨机构4、储料桶3从上而下依次布置，进料桶5、球磨机构4、储料

桶3通过轴11与驱动电机2连接，轴11由驱动电机2驱动，通过轴11带动球磨机构4旋转且进

料桶5、储料桶3不旋转，驱动电机2固定在机架1上，进料桶5顶部设有盖体13，进料桶5内设

有与轴11连接的切割刀片6且通过轴11带动切割刀片6旋转，进料桶5底部设有网格筛Ⅰ701，

球磨机构4底部设有网格筛Ⅱ702，储料桶3侧面开有出料口10。

[0006] 所述球磨机构4由转桶8和磨球9组成，其中，转桶8底部设有网格筛Ⅱ702，转桶8内

设有磨球9。

[0007] 所述进料桶5与轴11通过轴承Ⅰ1201连接，球磨机构4与轴11固定连接，储料桶3与

轴11通过轴承Ⅱ1202连接。

[0008] 所述切割刀片6为两组，每组切割刀片6一端向上弯曲，一端向下弯曲。

[0009] 所述网格筛Ⅰ701的孔径大于网格筛Ⅱ702的孔径。

[0010] 一种双层粉碎研磨机的研磨方法，打开驱动电机2，物品送入进料桶5内，驱动电机

2驱动轴11转动，带动切割刀片6工作，物品粉碎颗粒大小达到网格筛Ⅰ701孔径要求时，颗粒

通过网格筛Ⅰ701从进料桶5底部的锥形口自动落入第二层球磨机构4，轴11带动球磨机构4

工作，物品颗粒进一步研磨，在颗粒大小达到网格筛Ⅱ702孔径要求时，颗粒通过网格筛Ⅱ

702从球磨机构4底部开口自动落入储料桶3，再通过储料桶3上的出料口10取出。

[0011] 本发明的有益效果是：

[0012] 1、物品在第一层粉碎后，细小颗粒会由第二层的球磨机构进一步研磨，实现粉碎

颗粒精细化的效果；

[0013] 2、一次粉碎和一次研磨的工序，能够有效避免粉碎颗粒之间相互黏连的问题；

[0014] 3、进料桶与球磨机构的结合具有粉碎颗粒筛选功能，将体积达到要求的颗粒经网
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格筛进入储料桶，而为达标的颗粒会经球磨机构进一步研磨，保证了粉碎颗粒的细密均匀

性。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图一；

[0016] 图2为本发明的结构示意图二；

[0017] 图3为本发明切割刀片局部结构示意图；

[0018] 图4为本发明储料桶的结构示意图；

[0019] 图5为本发明球磨机结构示意图；

[0020] 图中各标号为：1-机架、2-驱动电机、3-储料桶、4-球磨机构、5-进料桶、6-切割刀

片、701-网格筛Ⅰ、702-网格筛Ⅱ、8-转桶、9-磨球、10-出料口、11-轴、1201-轴承Ⅰ、1202-轴

承Ⅱ、13-盖体。

具体实施方式

[0021] 实施例1：如图1-5所示，一种双层粉碎研磨机，包括机架1、驱动电机2、储料桶3、球

磨机构4、进料桶5、切割刀片6、网格筛Ⅰ701、网格筛Ⅱ702、出料口10、轴11、轴承Ⅰ1201、轴承

Ⅱ1202和盖体13；

[0022] 所述进料桶5、球磨机构4、储料桶3从上而下依次布置，进料桶5、球磨机构4、储料

桶3通过轴11与驱动电机2连接，轴11由驱动电机2驱动，通过轴11带动球磨机构4旋转且进

料桶5、储料桶3不旋转，驱动电机2固定在机架1上，进料桶5顶部设有盖体13，进料桶5内设

有与轴11连接的切割刀片6且通过轴11带动切割刀片6旋转，进料桶5底部设有网格筛Ⅰ701，

球磨机构4底部设有网格筛Ⅱ702，储料桶3侧面开有出料口10（进料桶5顶部设有盖体13，通

过盖体13能打开和盖合进料桶5）。

[0023] 进一步地，可以设置所述球磨机构4由转桶8和磨球9组成，其中，转桶8底部设有网

格筛Ⅱ702，转桶8内设有磨球9，磨球9为活动设置，可以为一个或者多个，如三到五个，可以

根据需要设置。

[0024] 进一步地，可以设置所述进料桶5与轴11通过轴承Ⅰ1201连接，球磨机构4与轴11固

定连接，储料桶3与轴11通过轴承Ⅱ1202连接（通过该连接方式使得轴11转动的同时，进料

桶5、储料桶3不转，球磨机构4转动）。

[0025] 进一步地，可以设置所述切割刀片6为两组，每组切割刀片6一端向上弯曲，一端向

下弯曲，能够对物品充分切割。

[0026] 进一步地，可以设置所述网格筛Ⅰ701的孔径大于网格筛Ⅱ702的孔径（如：网格筛Ⅰ

701是初始直径为2mm的孔径，网格筛Ⅱ702是初始直径为0.5mm的孔径，而且网格栅Ⅰ701和

网格筛Ⅱ702的孔径大小可根据实际需要调整大小。）。

[0027] 进一步地，可以设置盖体13为圆顶盖。

[0028] 一种双层粉碎研磨机的研磨方法，打开驱动电机2，物品送入进料桶5内，驱动电机

2驱动轴11转动，带动切割刀片6工作，物品粉碎颗粒大小达到网格筛Ⅰ701孔径要求时，颗粒

通过网格筛Ⅰ701从进料桶5底部的锥形口自动落入第二层球磨机构4，轴11带动球磨机构4

工作，物品颗粒进一步研磨，在颗粒大小达到网格筛Ⅱ702孔径要求时，颗粒通过网格筛Ⅱ
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702从球磨机构4底部开口自动落入储料桶3，再通过储料桶3上的出料口10取出。

[0029] 上面结合附图对本发明的具体实施方式作了详细说明，但是本发明并不限于上述

实施方式，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本发明宗旨的前

提下作出各种变化。
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图 1

图 2
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图 3

图 4
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图 5
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